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Abstract (en)
The board has a decorative layer imprinted on a top side or a bottom side. A protective layer is applied on the decorative layer and includes UV-
resistant lacquer. The decorative layer is imprinted using an inkjet printer. The UV-resistant lacquer is used in the form of clear lacquer. The UV-
resistant lacquer includes additives such as pigments, abrasion-resistant particles, flame retardant and/or conductive substances. A back pull
coating, sound-insulating layer and/or heat-insulating layer is used in the board. An independent claim is also included for a method for producing a
cementitious board provided with a top side, a bottom side and a decorative layer.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine zementgebundene Platte mit mindestens einer Oberseite und mindestens einer Unterseite, gekennzeichnet
durch mindestens eine auf mindestens eine der Seiten der zementgebundenen Platte aufgedruckte Dekorschicht, und mindestens einer auf der
Dekorschicht angeordneten Schutzschicht, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.
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